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(a) DDQP (b) BPP (c) ORNL[1] (d) SEML

그림 다상 코일 패드 형상1  
Fig. 1  Shape of multi-phase coil pad.

μ

μ

표    코일 간 결합계수 및 코일 인덕턴스 측정 결과 1  

Table 1  Measurement results of coupling coefficients and coil inductance
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그림 2  구조를 갖는 무선 충전 시스템 회로도Open-ended  
Fig. 2  Circuit diagram of a wireless charging system with open-ended structure.

그림 시뮬레이션 모델  3  JMAG 
Fig. 3  JMAG simulation model.
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표    보상 네트워크 설계 조건2  
Table 2  Design point for compensation network

μ

μ

표    보상 네트워크 설계 결과3  LCC-LCC 
Table 3  Results of LCC-LCC compensation network
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그림 설계 기준점 조건에서 시뮬레이션 검증 파형4  (0, 0, 170) 
Fig. 4  Simulation waveforms at the design point (0, 0, 170).
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그림 이격 거리 조건에서 시뮬레이션 검증 파형5  (-100, 100, 100) 
Fig. 5  Simulation waveforms at the (-100, 100, 100).
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그림 커패시터가 적용된 보상 네트워크 회로도6  Tunable 
Fig. 6  Circuit diagram of a compensation network with tunable  

capacitors. 
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그림 임피던스 매칭 제어 회로의 동작 방식7  
Fig. 7  Simulation waveforms before and after applying impedance  

matching control technique.
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그림 제어기법 적용 후 이격 거리 조건에서 8  (-100, 100, 100) 

시뮬레이션 검증 파형
Fig. 8  Simulation waveforms after applying impedance matching 

control technique at the (-100, 100, 100).
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그림 임피던스 매칭 제어기법 적용 여부에 따른 손실 분석9  
Fig. 9  Loss analysis based on the application of impedance      

matching control technique.
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